
財團法人醫藥工業技術發展中心  公告 

發文日期：中華民國 104 年 1 月 5 日 

發文字號：(104)藥技告字第 1 號 

附    件：製藥產業技術輔導與推廣計畫技術輔導案申請須知(附件一) 

          藥品國際化軟硬體輔導辦法(附件二) 

主旨:公告徵求廠商參與製藥產業技術輔導與推廣計畫-產業技術輔導及藥品

國際化軟硬體輔導。 

 

公告事項： 

一、本中心承接經濟部工業局「製藥產業技術輔導與推廣」計畫，輔導廠商開

發高附加價值之利基藥品開發及協助廠商符合國外法規需求，以加速產品外銷

提升製藥產值。 

二、「藥製藥產業技術輔導與推廣計畫技術輔導案申請須知」 如附件一 

三、「藥品國際化軟硬體輔導辦法」 如附件二 

四、聯絡資訊 

聯絡人： 

   莊威國 (利基藥品開發)          分機 5226 Email：b636363@pitdc.org.tw  

   王珮瑜 (藥品國際化軟硬體輔導)  分機 5112 Email：patty@pitdc.org.tw     

   電  話：(02)6625-1166              傳  真 ：(02)6625-1177 

 

 


